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(57) Abstract: The invention relates to a system for fracturing a plurality of wafer assemblies (1), one of the wafers of each assembly
(1) comprising a plane of weakness and each assembly (1) comprising a peripheral lateral groove, the device comprising a carrier (8)
for keeping the assemblies (1) of the plurality of assemblies spaced apart and parallel to one another, along a storage axis. A separating
device (12) for applying separating forces in the peripheral groove of an assembly (1) arranged in a fracture zone (13) of the separating
device, the separating force aiming to separate the wafers of the assembly (1) from one another so as to initiate its fracture at the plane
of weakness, and a drive device configured to move along the storage axis of the carrier (8) opposite the separating device so as to
successively place an assembly (1) of the carrier (8) in the fracture zone (13) of the separating device (12).

(57) Abrégé : L'invention porte sur un systéme pour fracturer une pluralité¢ d'assemblages de tranches (1), I'une des tranches de chaque
assemblage (1) comprenant un plan de fragilisation et chaque assemblage (1) comprenant une gorge latérale périphérique, le dispositif
comportant une nacelle (8) pour maintenir espacés et paralleles les uns aux autres, le long d'un axe de rangement, les assemblages (1)
de la pluralité d'assemblages. un dispositif d'écartement (12) pour appliquer des efforts d'écartement dans la gorge périphérique d'un
assemblage (1) disposé dans une zone de fracture (13) du dispositif d'écartement, les effort d'écartement visant a écarter 1'une de l'autre
les tranches de l'assemblage (1) de sorte a initier sa fracture au niveau du plan de fragilisation et un dispositif d'entrainement configuré
pour déplacer selon l'axe de rangement la nacelle (8) vis-a-vis du dispositif d'écartement de sorte a placer successivement un assemblage
(1) de la nacelle (8) dans la zone de fracture (13) du dispositif d'écartement (12).
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